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THONG BAO
Giao dich ¢6 phiéu ciia ngwoi ndi by va ngudoi co lién quan ctia ngwoi ni bo

Kinh giti: - Uy ban Ching kho4n Nha nuée
- S& Giao dich chiing khodn TP, H6 Chi Minh
- Ngin hing TMCP Péng Nam A (“SeABank”)

1. Théng tin v& ¢4 nhéan thue hién giao dich:
- Ho va tén ca nhén: L& Quéc Long
- Qudc tich: Vit Nam

- 86 can cude cong dan: Ngay cép Noi cap
- Pia chi lién hé:
- Dién thoai: Email:

- Chirc vu hién nay tai cong ty dai chiing: Téng Giam dbc
2. Théng tin vé ngudi ndi bd ciia cong ty dai ching 1a ngudi c6 lién quan cta c4 nhin thyuc hién
giao dich: Khong c6
3. M4 ching khoén giao dich: SSB
4. Céc tai khoan giao dich ¢6 cb phiéu néu tai muc 3:
5. S6 lugng, ty 16 ¢b phidu ndm gift trude khi thwe hién giao dich: 4.537.635 ¢ phiéu, twong tng
ty 18 0,160% trén tdng sd cd phicu cé quyen biéu quyét dang luu hanh ciia SeABank.
6. S6 luong cb phiéu ding ky mua:
- Loai giao dich dang ky: Mua cb phiéu theo Chwrong trinh ESOP nim 2024 ciia SeABank
- 86 luong cb phiéu ding ky giao dich: 300.000 ¢b phiéu SeABank
7. Gia tri giao dich du kién (tinh theo ménh gi4): 3.000.000.000 ddng
8. Sb lwong, ty 18 ¢b phiéL} ném’giﬁ: du kién sau khi‘ thl_xcqhién giflo dich: 14.837.635 cb phiéu, twong
tng ty 18 0,170% trén tong 50 cd phiéu cé quyén bi€u quyét dy kién sau dot phat hanh ctia
SeABank.
9. Muc dich thuc hién giao dich: Mua ¢6 phiéu theo Chwong trinh ESOP nim 2024 ctia SeABank
10. Phuong thite giao dich: Thuc hién theo quy dinh va huéng dan cia SeABank tai Chuong trinh
ESOP nam 2024.
11. Thoi gian dy klen thue hién giao dich: tir ngay 44./02/2025 dén ngay 4€/0242025 (hodc thoi
gian khéc dai hon trong truedmg hop SeABank cong bo gia han thdi gian nop tién).

CA NHAN BAO CAO

Lé Qubc Long
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